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IN1] | UPWARD PRIN | P20227WWAB ?ﬁ%/2023 * Partecipazione
“Modeling and SimUlation of | 2022 | CUP X 0150 alla stesura del
comPonents and propagation | PNRR | E53D2301449000 C progetto
channel for THz WiReless * Ricerca
CommunicAtions  gRaphene- 5 @
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[N2] | DEEPEST PRIN 2022C7J3’ﬁ% 28/09/2023 | » Partecipazione
“Digging into rEversible and | 2022 CcupP @ —in corso alla stesura del
irreversible ~ ElectroPoration: BSS% 00006 progetto
in vitro and in  silico * Ricerca
multiphysical analyses on cEll @
modelS for cancer Treatment” &
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Progetto Responsabile T(@

[A5] | FARB 2023 | Prof.ssa Patrizi@ elli numerici e circuitali per il progetto robusto di dispositivi
Lamberti rici per applicazioni industriali e biomediche

[A4] | FARB 2022 | Prof. Vinc §13r0getto di dispositivi elettromagnetici basati su materiali
Tucci nanostrutturati mediante modelli circuitali e di campo

[A3] | FARB 2021 | Prof.ssa Ratrizia | Analisi e sintesi di prestazioni elettromagnetiche in strutture

Lambe nanometriche con parametri incerti supportate da misure
elettromagnetiche
[A2] | FARB 2020 Patrizia | Modello e caratterizzazione elettromagnetica di materiali
mberti innovativi nanostrutturati e biosistemi per applicazioni
g elettromedicali basati su PEF (pulsed electric field)

[A1] | FARB 2019 rof. Vincenzo | Studio e sviluppo di sistemi elettromagnetici multistrato
Tucci innovativi per applicazioni di salute digitale

5.3 Partecipazione alle attivita di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello
nazionale o internazionale

La Dott.ssa Monica La Mura ha svolto attivita di ricerca presso il laboratorio TAUlab (Trasduttori,
Acustoelettronica e Ultrasuoni) dell’Universita di Salerno, Dipartimento di Ingegneria Industriale
(responsabile scientifico: Prof. Nicola A. Lamberti) dal 2014 al 2019. Le prime attivita, connesse a progetti
per lo sviluppo della regione Campania, hanno riguardato gli impieghi degli ultrasuoni nella filiera lattiero-
casearia (POR Campania FESR 2007/2013 “SALUS PER LACTEM” CUP B67112000110007) ¢ lo studio di



motori piezoelettrici per la movimentazione di antenne inserite nei radome per sistemi missilistici (POR
Campania FESR 2007/2013 “WISCH” CUP B68C14000280007). Sotto la supervisione del Prof. Nicola A.
Lamberti, e in collaborazione con il gruppo di ricerca dell’ACULAB (Laboratorio di Acustoelettronica)
dell’Universita degli Studi Roma Tre, a partire dal 2015 ha svolto attivita di:

* modellazione di trasduttori e microsistemi ad ultrasuoni microfabbricati su silicio (MEMS), per
applicazioni di diagnostica medica per immagini ad ultrasuoni;

* simulazione del comportamento vibro-acustico di trasduttori (piezoelettrici e MEMS) e array di
trasduttori per applicazioni biomedicali e industriali;

» sviluppo di sensori acusto-elettronici (sensori di densita e umidita, sensori per il rilievo di emissione
acustica per il monitoraggio strutturale);

e caratterizzazione sperimentale elettrica e meccanica di dispositivi pi%%rjici e MEMS, con
tecniche di analisi dell’impedenza elettrica e vibrometria. \

Ingegneria Elettronica — LM-29 (2015) e del titolo di Dottore di Ricerca in Ingeg ndustriale — curriculum
Elettronica (2019).

Dal 2019, partecipa alle attivita di ricerca del Laboratorio LCE atorlo di Caratterizzazione
Elettromagnetica del Materiali) dell’Universita di Salerno, Dipartime egneria dell’Informazione ed
@

I risultati di tali attivitd sono descritti nelle tesi redatte per il conse@iment(@@aurea Magistrale in

Elettrica e Matematica Applicata (responsabile scientifico: Prof. nzo Tucci). Tali attivita sono
caratterizzate da numerose collaborazioni nazionali ed internazig timoniate dalla partempazwne a
progetti di ricerca finanziati sulla base di bandi competitivi di lgyel gionale ed europeo, ¢ si articolano in:

e analisi di sensitivita di componenti elettronici basati %j istori ad effetto di campo in grafene,
per applicazioni in banda sub-THz;
* modellazione agli elementi finiti per il proge sorl risonanti microfabbricati ad effetto

E@

bolometrico, per il rilevamento di radiazione sub Hz;
» studio delle proprieta elettromagnetiche di str ultistrato microfabbricate basate su grafene,
per lo sviluppo di componenti passivi per ap ni in banda sub-THz e THz;
* modellazione e caratterizzazione elettri e ac di nanocompositi, per I’analisi delle proprieta
elettriche di materiali polimerici caric nanoparticelle di carbonio;
* modellazione delle proprieta elettric i cellule e tessuti biologici, per lo studio degli effetti
biologici di campi elettrici pulsati;
» sistemi di sensori per applicazioni

Di seguito sono elencate le attivita di4i
da informazioni sulle collaborazioni-in e

Descrizione delle tematiche di rice e contributo individuale alle attivita connesse

2

et of Things per la “salute digitale”.

olte dalla candidata, raggruppate per area tematica e corredate
¢ e sul contributo individuale apportato a ciascuna di esse.

T1 | Tematica q dellazione, simulazione e caratterizzazione di trasduttori ultrasonici per
icazioni biomediche

Descrizione sintetica\\| T attivita, oggetto della tesi di Laurea Magistrale e svolte durante il
Dottorato di ricerca, hanno riguardato 1I’impiego di tecniche di modellazione
analitica e numerica per creare modelli circuitali e agli elementi finiti di
celle capacitive microfabbricate su silicio, alla base dei microsistemi
elettromeccanici (MEMS) impiegati negli elementi trasduttori ad
ultrasuoni di sonde ecografiche innovative. La simulazione di tali
dispositivi, validata dalla caratterizzazione sperimentale elettrica ed
acustica degli stessi, ¢ stata finalizzata allo studio del comportamento
vibro-acustico di array densi e sparsi con diverse geometrie e dell’impatto
delle tolleranze dei processi di fabbricazione sulle prestazioni dei
trasduttori.

Rete *  Universita degli Studi Roma Tre
e Fondazione Bruno Kessler

Prodotti della ricerca | IJ1, IJ5, ICP3, ICPS, ICP14, ICP15, ICA1




Descrizione dettagliata

La candidata ha iniziato Dlattivita di ricerca nel campo dei sensori ad ultrasuoni capacitivi
microfabbricati su silicio (CMUT) per uso in sonde ecografiche durante i1 lavori per la scrittura
della tesi di Laureca Magistrale in Ingegneria Elettronica (LM-29), discussa nel 2015 presso
I’Universita degli Studi di Salerno, dal titolo “Studio dei metodi per la riduzione della riflettivita
acustica dei trasduttori capacitivi microfabbricati su silicio (¢cMUT)”. Lo studio ha riguardato la
valutazione della riduzione della riflettivita acustica dei trasduttori CMUT attraverso tecniche di
adattamento dell’impedenza meccanica e/o dell’impedenza elettrica, al fine di ridurre il fenomeno
delle riflessioni multiple delle onde acustiche da cui hanno origine artefatti visivi sulle immagini
ecografiche. Lo studio ¢ stato condotto impiegando tecniche di modellazione e analisi agli elementi
finiti dei trasduttori CMUT, accoppiati con supporti a base polimericagd%\iid\;ersa impedenza
meccanica, ¢ connessi a componenti circuitali resistivi variabili. Nel @ lla validazione
sperimentale dei risultati di simulazione, la candidata ha avuto esperienz%caratterizzazione
elettrica ed acustica dei trasduttori. | risultati riportati nella tesi sono ¢entati alla comunita
scientifica nazionale e internazionale, e sono confluiti nelle pubblicazioni 1,[1J1].

Successivamente, la candidata ha sviluppato un sistema modulan@ imulazione parametrica
di array densi ad ampia apertura, basato sui modelli agli ele i i per I’analisi numerica del
comportamento vibro-acustico nel dominio della frequenza e n del tempo dei trasduttori in
tecnologia CMUT. 1l sistema di simulazione ¢ stato impiega corso delle attivita connesse al
Dottorato di Ricerca in Ingegneria Industriale (curriculum Elettignica) per valutare le prestazioni
acustiche dei trasduttori CMUT al variare dei paramefri|geometrici di progetto. In aggiunta, la
candidata ha realizzato un modello agli elementi finiti di yne
’analisi della distribuzione spaziale del campo di pressi enerato dall’elemento, al fine di valutare
I’impatto di diverse tecniche di lavorazione del su@o acustico sui parametri di qualita della
direttivita dell’elemento, nell’ottica del potenziﬁg%IE el contrasto nelle immagini ecografiche. I
risultati di questa attivita di modellazione e simulaziong hanno portato alla pubblicazione del lavoro
[ICP15] e fanno parte della tesi di Dottorato modelling and characterization of ultrasonic
flextensional transducers”, discussa nel 201 a supervisione del Prof. Nicola A. Lamberti ¢ del
comitato scientifico composto dal Prof. s3anidro S. Savoia e 1’Ing. Giosu¢ Caliano dell’Universita
degli Studi Roma Tre.
Recentemente, la candidata ha impi oli stessi strumenti per condurre un’analisi degli effetti
connessi alle tolleranze di processo s essori degli strati costitutivi dell’elemento trasduttore
sulle caratteristiche elettromecca uge e sulle prestazioni acustiche, con il supporto dei dati relativi
alle tolleranze dei processi pr \.‘ accolti nello stabilimento della Fondazione Bruno Kessler,
riportato nei lavori scientifiei [ICP8],[ICP14],[1J5].

T2

Tematica S‘xﬂuppo di sensori acusto-elettronici piezoelettrici risonanti

Descrizione sintetica Eﬁttivité di ricerca hanno riguardato la progettazione e la realizzazione di

nsori acustici risonanti basati su elementi piezoceramici per la misura di
densita di liquidi, la misura di umidita relativa ambientale, lo sviluppo di
sistemi di puntamento per smartphone, il rilevamento di emissione acustica
da strutture in cemento in conseguenza a micro-fratture.

Rete *  Universita degli Studi Roma Tre
*  Universita degli Studi di Salerno - DICIV

Prodotti della ricerca | ICP1, ICP2, ICP4, ICPS, ICP6, ICP7, B1, B2, B3

Descrizione dettagliata

La candidata ha svolto attivita di ricerca nel contesto della modellazione, progettazione,
caratterizzazione di sensori risonanti basati su elementi piezoelettrici, nel corso delle attivita
correlate alle borse di studio finanziate dai progetti nazionali “Salus per Lactem” e “WISCH” e al
Dottorato di Ricerca. In particolare, la candidata ha modellato e simulato i modi di risonanza di
unimorfi costituiti da una piastra di materiale elastico (alluminio) e uno strato sottile di materiale
piezoelettrico (PZT5-H) di diverso diametro, risonanti in banda audio, e realizzato un sensore di
densita per liquidi inserendo tale elemento risonante in una camera metallica. L’analisi delle




prestazioni del sensore, caratterizzato tramite misure di impedenza elettrica al variare della quantita di
misurando, ¢ stata pubblicata nei lavori [ICP2],[ICP4],[ICP5],[B2].

La candidata ha acquisito familiarita con tecniche di caratterizzazione meccanica ed elettrica di
ceramiche piezoelettriche attraverso 1’utilizzo di strumentazione di vibrometria laser per la misura
dello spostamento delle superfici vibranti e di analisi di impedenza elettrica con estrazione dei
parametri concentrati del circuito elettrico equivalente. Queste esperienze sono state trasferite a
studenti del C.d.L. in Ingegneria Elettronica (L-8) durante il loro tirocinio per il conseguimento del
titolo, e hanno portato alla pubblicazione del lavoro [ICP1] riguardante I’impiego di ceramiche
piezoelettriche sul rivestimento di uno smartphone per consentire la localizzazione del tocco.

La candidata ha inoltre collaborato alla realizzazione e caratterizzazione di un altro sensore risonante,
ottenuto rivestendo un quarzo con un polimero in grado di adsorbire l’umidit% Q%to in un sistema
elettronico portatile per il monitoraggio dell’umidita relativa ambientzﬂ% critto nei lavori
[ICP6],[B1].

Infine, la candidata ha usato I’analisi agli elementi finiti per la pr zione di un sensore
piezoelettrico per il rilevamento dell’emissione acustica provocata ine di micro-fratture
in strutture di cemento, da impiegare per il monitoraggio struttur li edifici. Il progetto del

sensore, basato su una tecnologia sviluppata dall’ACULAB del &% ita degli Studi Roma Tre, ¢
descritto nel lavoro [ICP7]. L’applicazione di sensori piezoel tal rilevamento dell’emissione
acustica connessa alla frattura di strutture in cemento, ¢ stata_esSplorata in collaborazione con il

Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Universita degli Studidi rno nel lavoro [B3]. L attivita ha
costituito parte della tesi di Dottorato. V)
T3 | Tematica Analisi di sensitivita di comfponenti elettronici basati su transistori ad effetto

di campo in grafene per%ﬁg cazioni in banda sub-THz

Descrizione sintetica | Le attivita di ricerca, 10t# nel contesto dei progetti europei Graphene
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grafene, per applicazioni di telecomunicazioni a

elettronici S
radiomle\ uali amplificatori di segnale, moltiplicatori di frequenza e

sfasatort

Rete

Universidad de Granada
Universita degli Studi dell’ Aquila
* V Universita degli Studi di Roma Tor Vergata

Prodotti della ricerca <ﬂ:&\ICP1 1, ICP18, ICP20, ICA3, ICA4, ICAS

Descrizione dettagli

Successivamente a
ricerca nell’ambi

eguimento del titolo di Dottore di Ricerca, la candidata ha svolto attivita di
a modellazione e simulazione di circuiti basati su transistori ad effetti di
campo in gra GFET) durante gli assegni di ricerca presso 1’Universita degli Studi di Salerno,
nel contesto rogetti europei Graphene Core Project 2 (GA 785219) e Graphene Core Project 3
(GA 881603) del partenariato della Graphene Flagship. La ricerca condotta a partire dal 2019 ha
consistito nella simulazione circuitale, attraverso un modello compatto del GFET implementato in
Verilog-A dal partner di progetto Universitat Autonoma de Barcelona, di componenti in grafene per
I’elettronica analogica a radiofrequenza. La candidata ha simulato circuiti a singolo transistor e
multi-transistor, di interesse per le telecomunicazioni nelle bande del 6G (frequenze sub-THz),
progettando gli esperimenti numerici in modo da consentire, a partire dai risultati di simulazione, la
modellazione analitica della variabilita delle figure di merito in funzione delle tolleranze sui
parametri di progetto (geometria del canale conduttivo e spessore dell’ossido di Gate) dettate dai
processi di fabbricazione. Fra i componenti simulati vi sono amplificatori di tensione, moltiplicatori
di frequenza, oscillatori e, tramite la collaborazione con 1’Universidad de Granada, sfasatori.
Particolare enfasi ¢ stata data alla possibilita di impiegare questi circuiti in applicazioni legate ai settori




dell’aeronautica e dell’aerospazio, date le elevate capacita di miniaturizzazione abilitate dalle
nanotecnologie. I risultati della ricerca sono parzialmente contenuti nei lavori [1J3],[ICP11],[ICP18],
[ICA3],[ICA4],[ICAS].

L’esperienza maturata nel campo dell’analisi delle prestazioni e della robustezza di componenti in
grafene per comunicazioni a radiofrequenza in banda sub-THz, ha portato la candidata a
collaborare alla scrittura del progetto UPWARD (CUP E53D23014490001), risultato vincitore del
bando di finanziamento PRIN 2022 PNRR, di cui ¢ capofila I’Universita degli Studi dell’Aquila. Le
stesse tematiche, esplorate nella loro possibile applicazione a velivoli autonomi intelligenti, hanno
portato ad una collaborazione anche con 1’Universita degli Studi di Roma Tor Vergata, da cui ¢

scaturito il lavoro [ICP20].
© iﬁ\\o

T4

Tematica Studio delle proprieta elettromagnetiche di strutture multistrato basate su
grafene, per componenti passivi in banda sub-THze THz

(GA 823728), hanno riguardato la modelldziong, agli elementi finiti ¢ la
caratterizzazione, virtuale e sperime al ateriali ¢ metamateriali
basati su film grafitici per lo svilupp%ponenti passivi operanti in
banda Terahertz. | metamateriali inv@g ono strutture multistrato di

silicio microfabbricato, ricoperti d iflettore (in oro) e un assorbitore
(in grafene) della radiazione e@tt@netica.

Descrizione sintetica | Le attivita di ricerca, condotte nell’ambito del i@éﬁo europeo DiSeTCom

* Institute for Nuclear ems, Belarusian State University
e TeraVil, Ltd.
*  MaxLLG, Ltd. 52

Rete + Institute of Photonicsmy of Eastern Finland

Prodotti della ricerca | 1J4, ICP12, ICP16, ICP18; ICA2, ICA6, ICA7, ICA9

0 t.materiali bidimensionali per un approccio ibrido
gegnali in banda sub-THz, la candidata ha svolto dal 2020,
nel corso delle attivita correlate alla pgs ne post-dottorale come assegnista di ricerca, ricerca
orientata alla modellazione agli eleme iti di metamateriali basati su grafene per lo sviluppo di
componenti elettrici passivi operan anda sub-THz di ispirazione fotonica, quali assorbitori,
schermi, polarizzatori, lenti. L attiy @o ricerca si ¢ focalizzata sulla simulazione del comportamento
elettromagnetico di strutture mi bbricate accoppiate con grafene a singolo strato, realizzate dai
partner di progetto della of Eastern Finland. La realizzabilita di metamateriali dalle
proprieta elettromagnetiche regolabili arbitrariamente ¢ stata investigata esplorando lo spazio dei
parametri di progetto, in simulagioni numeriche supportate dalla validazione sperimentale effettuata
dalla Belarusian State U sity con tecniche di spettroscopia ai Terahertz nel dominio del tempo. La
collaborazione, origi v.&
coinvolto le azienra il (Lituania), interessata alla realizzazione di componenti passivi da
rumentazione per misure ai THz, e MaxLLG (UK), sviluppatrice di un software agli
nulazioni nel dominio del tempo. I risultati della modellazione sono raccolti nei
ICP12],[ICP18],[ICA2],[ICA6],[ICAT],[ICA9]. I risultati della caratterizzazione

Descrizione dettagliata é%@

TS

Tematica Modellazione e progetto di sensori bolometrici microfabbricati per
applicazioni di THz imaging

Descrizione sintetica | Le attivita di ricerca, svolte nell’ambito del progetto h-cube, hanno
riguardato la modellazione multifisica e simulazione agli elementi finiti di
un sensore MEMS risonante microfabbricato su silicio e ricoperto da
materiale assorbitore della radiazione elettromagnetica alle frequenze dei
Terahertz. La ricerca ¢ stata finalizzata all’ottimizzazione del progetto del
sensore per il suo utilizzo come pixel di una videocamera per I’acquisizione
di immagini in tempo reale in banda THz.




Rete *  CNR-Nano (Pisa)

* Fondazione Bruno Kessler

*  Universita di Pisa

» Institute of Photonics, University of Eastern Finland

Prodotti della ricerca | ICP17, ICA10

Descrizione dettagliata

In virtu delle competenze acquisite nella modellazione agli elementi finiti di sensori risonanti e di
microstrutture accoppiate con materiali bidimensionali, la candidata ha partecipato alle attivita di
ricerca relative al progetto h-cube, finanziato dal progetto europeo ATTRACT2 (GA 101004462).
L’attivita ha consistito nella progettazione supportata da simulazione di un sensore microfabbricato
risonante per il rilevamento della radiazione -elettromagnetica nella. banda sub-THz
(microbolometro). 11 dispositivo, ideato da CNR-Nano e Universita di Pisa, to per essere un
pixel di una camera per effettuare imaging iperspettrale ai THz in tempo reale, ga applicare in settori
diversificati quali la diagnostica medica per immagini, la scansione rezza aeroportuale, il
monitoraggio delle colture, la spettroscopia. La candidata ha modellatoil sensore agli elementi finiti,
verificando la rispondenza delle proprieta risonanti simulate con q@l\@ate sui campioni prodotti
dalla Fondazione Bruno Kessler, ¢ simulato il suo comportament % eccanico in risposta ad uno
stimolo elettromagnetico sub-THz. Lo studio condotto ha por% ottimizzare la geometria del
dispositivo per conseguire il miglior compromesso fra sensib@velocitﬁ di risposta.

Inoltre, la candidata ha valutato 1’impatto, sulle prestazioni golo pixel, della sostituzione del
tradizionale assorbitore metallico in oro con un assorbitér ito da uno strato sottile di carbonio
pirolitico, la cui integrabilita con la microfabbricazion ensore ¢ indagata dalla University of
Eastern Finland. I primi risultati sono stati diffusi con /Lla\ i [ICP17],[ICA10].

s\

T6

Tematica Modellazione e caratte/rith\}@ne elettrica DC e ac di nanocompositi

Descrizione sintetica | Le attivita connesse l\l&@rca nel campo dei nanocompositi, parzialmente
etto ﬁggeo Graphene3D (GA 734164), hanno riguardato la
1@ rtudle e caratterizzazione sperimentale di campioni
polimerici arriechiti con nanoparticelle carbonacee, quali nanotubi di
carbonio e n@]il‘a trine di grafene, di possibile impiego per la stampa 3D
di componenti e proprieta elettriche e termiche regolabili.

Rete . W%i?%e of Mechanics, Bulgarian Academy of Science
0%% echLab, Ltd.

vﬂﬁ itute of Photonics, University of Eastern Finland

Institute for Nuclear Problems, Belarusian State University

Prodotti della ricerca W, I@PIO, ICAS

Descrizione dettagliat
La candidata ha studiafo
e la loro impeden
capacitivi a para
su nanocomp

orfologia di reti di nanotubi di carbonio immerse in matrici polimeriche
trica equivalente, modellata attraverso circuiti elettrici equivalenti ohmico-
ncentrati, al fine di sviluppare modelli virtuali di elettrodi trasparenti basati
o studio della letteratura esistente ha portato alla pubblicazione [1J2].

Ha partecip ampagne di misure di impedenza elettrica in corrente continua e in corrente
alternata su campioni di resine epossidiche caricate con percentuali variabili di nanotubi di
carbonio e piastrine grafeniche, finalizzate alla valutazione della relazione fra la percentuale di
nanoparticelle e le proprieta conduttive del nanocomposito. Queste attivita rientrano nella ricerca
relativa al progetto europeo Graphene3D, per lo sviluppo di nanocompositi dalle proprieta elettriche
regolabili per la stampa 3D, alla base del componente descritto in [ICP10].

I processo di realizzazione dei filamenti conduttivi avviene presso il partner del progetto Istituto di
Meccanica della Bulgarian Academy of Science, dove ha sede I’azienda NanoTechLab presso la quale
la candidata si € recata in distaccamento per un mese nel 2022. Nel corso del periodo all’estero, ha
partecipato alla caratterizzazione di diversi materiali con tecniche di nanoindentazione per la
valutazione delle proprieta meccaniche e la ricostruzione topologica della superficie ¢ alle prove
di usura.




T7

Tematica

Modellazione delle proprieta elettriche di cellule e tessuti biologici

Descrizione sintetica

L’attivita ha riguardato la modellazione, attraverso modelli circuitali a
parametri concentrati, di cellule e tessuti biologici, particolarmente in
riferimento alla loro impedenza elettrica in condizioni di eccitazione con
campi elettrici pulsati.

Rete

e Universita dell’Insubria
* CNR-IREA (Portici, NA)

Prodotti della ricerca

Descrizione dettagliata

La candidata ha studiato i modelli circuitali a parametri concentrati

&
p Eo\axiimulazione del

comportamento elettrico di cellule e tessuti biologici in presenza di una sollegl azione da impulsi
elettrici. [ modelli sono serviti ad estrarre i parametri per la descrizione d1 organici collegati al

generatore impulsivo per I’applicazione di protocolli di elettropor
I’Universita dell’Insubria. Queste attivita si inquadrano nel contesto

ione;in collaborazione con
llo~studio dell’interazione fra

campi elettrici e biosistemi, alla base del progetto PRIN-PNRR CUP B53D23002500006),
di cui ¢ capofila il CNR-IREA.

AN

T8

Tematica

Sistemi di sensori per applicg}zi@ Internet of Things per la “salute

Descrizione sintetica

digitale” o

L’attivita di ricerca ha consisti 110 sviluppo di un sistema di misura per
il rilevamento dell’asimmgtria della postura di una persona seduta,
finalizzato alla prevenzi disturbi della salute connessi alla prolungata
postura asimmetrica. L attj si colloca nel contesto dei sistemi elettronici
pervasivi per lo scena) la “Internet delle cose” per la “salute digitale”.

Rete

: SN

Prodotti della ricerca

16,1CP13 (L )/

Descrizione dettagliata

La candidata ha supervisionato le a di sviluppo di un sistema di misura per il rilevamento
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comprende 4 sensori di pres

1 sistema realizzato ¢ basato su microcontrollore, e

@applicativo in linguaggio di programmazione Javascript che
utente a riassumere una postura corretta in caso di rilevamento

acquisisce i dati dai sensori lle ’
di asimmetria prolungata. I ivi alla postura di ciascun utente vengono registrati in una banca
i

dati in rete. I ruolo della ¢
rilevamento dell’asimme

misura, ¢ di condurre
pubblicazioni scienti

idata ¢ stato quello di guidare la scrittura dell’algoritmo per il
a i un’ottica di miglioramento della ripetibilita e affidabilita della

erimenti per la validazione del sistema. Il lavoro svolto ¢ descritto nelle
CP13],[1J6].
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